Thenenkat al og

Pl asmabehandl ung von Pol yner en

I m Fol genden sind di e Aspekte der Pl asmabehandl ung von Pol yneren w e
sie in der Sitzung vom 30.6.97 diskutiert wurden vier Thenenfel dern
zugeor dnet .

Substratform

Pol ymere Werkstoffe liegen in verschiedenen Substratfornen vor. Die
einzelnen Formen stellen wunterschiedliche Anforderungen an den
Bear bei t ungsprozef3. Je nach Ausfornmung der Qoerfl ache ist diese z.B.

den Plasnen in unterschiedlicher Wise zuganglich. Ist das
Verhdltnis von Cberflache und Vol unmen sehr grol3 (z.B. Pulver oder
CGewebe), o) kann die Pl asnabehand! ung | ei cht dur ch

Adsor ptionsschi chten und Desor pti onsvorgange domi ni ert werden

Substratfornen sind:

Pul ver sowohl als zu behandel ndes Gut als auch als zu
generi er endes.

Faden di ese kénnen als Monofile oder Multifile (Zwi rn)
vorliegen.

por 6se Strukturenhierzu gehért die Behandl ung von Textilien und
Filtrati ons—menbranen

Fol i en Ver packungsfolien wund Lésungs-Di ffusionsnenbranen
sind hier zu nennen

For nkor per Ei n wesentlicher Punkt ist hier die honbgene 3D
Behandl ung.

Ver bundwer kst of f ever schi edene Werkstoffe verhalten sich im Plasm
unterschiedlich, dies ist bei der Behandlung zu
ber ticksi chti gen.

Anal ytik

Pol ynere weisen in der Regel COberfléachen auf, die nicht der
chem schen Zusammensetzung der Ausgangsver bi ndungen entsprechen

sondern es werden neben Adsorptionsschichten auch diverse Additive
detektiert, die bei einem Behandl ungsprozess bericksichtigt werden
missen (techni sche Oberfl achen).

An die Diagnostik polynerisierender Plasnmen werden besondere
Anf orderungen gestellt, da eine Fulle von Spezies zu detektieren ist
und diese die diagnostischen Hilfsmttel ( Sonden, Lichtleiter,
Bl enden) im Plasma auch beschichten. Schlielich sind Tests zu
entwi ckeln, die der Prozesskontrolle dienen und auch einen Beitrag
zur Normung |iefern kdénnen



Ver f ahr ensvari ant en

Die Behandl ung von pol yner en Wer kst of f en ei nschliellich
Pl asmapol ynerisation kann mt unterschiedlichen Plasmaverfahren
realisiert werden

Hi erzu gehdren Ni ederdruckplasnen, die bereits fir einige Prozesse
ei ngesetzt werden, deren Potential aber bei weitem noch nicht
ausgeschopft ist, andererseits werden fur einige Anwendungen auch
Nor mal - oder (atnosphéarendrucknahe)- Pl asmen diskutiert.

SchlielRlich koénnen die Wrksticke einer sehr unterschiedlichen
Pl asmacheni e ausgesetzt  werden, je nachdem ob die Leistung
kontinuierlich oder gepul st eingetragen wird.

Behandl ungst ypen

Wesent | i ches Zi el der Pol yner behandl ung i st di e Er zeugung
definierter G enzfl achen. Es werden deshalb Behandl ungstypen
entwi ckelt, die zur Ausristung mit einheitlichen Funktionen fihren
und es sollen Schichten erzeugt werden, die noch Strukturnerkmale
der Ausgangsver bi ndungen erkennen lassen. Herfiur sind auch die

Pl asmapf r opf ung und die Koppl ung nalichem scher Prozeduren
(Derivatisierungen) mt Plasmabehandl ungen von Bedeutung. Weiter ist
Zu ber ticksi chti gen, dai neben Qoer fl achennodi fi kati on und

Beschi chtung auch auch abtragende und vernetzende Plasnmen fiur die
Behandl ung von Pol yneren von Bedeut ung si nd.

Die hier auch durch Fettdruck hervorgehobenen Aspekte sind fur
ver schi edene Branchen der Industrie von unterschiedlicher Bedeutung.
I m Fol genden wird eine erste Zuordnung versucht.

Chem sche Industrie Pulver, Faden, Folien, Menbranen, technische
Ober fl &chen, ei nheitliche Funkti onen
St rukt ur mer knal eder Ausgangsver - bi nd- ungen
Koppl ung mt nafichem schen Prozeduren

Kunst of fverarbei t - Fol i en, Fornkorper, Verbundwerkstoffe, Tests,
ende Industrie, Prozesskontrol | e, Normung, N ederdruck- und
Lohnbeschi cht er at nosphéar endr ucknahe Pl asnmen, abt r agende und

ver net zende Pl asnen

Textilindustrie Faden, Textilien, N ederdruck- und
at nosphéar endrucknahe Pl asnen

Medi zi nt echni k und Menmbr anen, Texilien, einheitliche Funktionen,

Phar mai ndustri e Pl asmapropfung, Erhalt von Strukturmerknal en
der Ausgangs- ver bi ndungen, Koppl ung m t
nalRchem schen Prozeduren

Anl agenbauer, all e Substratfornen, ProzeRkontrolle,

Quel | enent wi ckl er Ni eder druck- und atnosphéarendrucknahe Pl asnmen

konti nui erli cher oder gepul st er Lei st ungs-
ei ntrag



Menbr anher stel | er

Aut onobi | i ndustri e
Ver packungsi ndustri e

El ekt r oni k,
Leiterplatten,
rei nraunbasi erte
Anwendungen

Menbr anen, Folien, einheitliche Funktionen
Pl asma- pfropfung, Erhalt von Strukturmerkmal en
der Ausgangs-ver bi ndungen

Textilien, Fornkdrper, Verbundwerkstoffe

Fol i en

For nkor per, Ver bundwer kst of f e, t echni sche
Ober fl achen, ProzeRRkontroll e, kontinuierlicher

und gepul ster Leistungseintrag,
abtragende und vernetzende Pl asnen



